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证券代码：600641           证券简称：万业企业           公告编号：临 2019-036 

 

上海万业企业股份有限公司 

关于签订合资设立集成电路装备集团合作备忘录的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 合作备忘录是合作三方意愿的初步意向，是合作三方正式合同的基础，

所涉及的具体合作事宜尚需三方进一步沟通和落实，正式合同尚需履行

合作三方内部有权机构的审批程序，因此合作事宜尚存在一定的不确定

性风险。 

 合作备忘录为三方合作的初步意向，暂不会对公司2019年度经营业绩构

成重大影响。 

 

2019 年 6 月 24 日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）与

中国科学院微电子研究所（以下简称“微电子所”）、芯鑫融资租赁有限责任

公司（以下简称“芯鑫租赁”）签订《关于合资设立集成电路装备集团之合作

备忘录》。公司与微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公

司（以下简称“装备集团”），项目总投资 15 亿元，其中，微电子所与万

业企业共同出资 8 亿元，芯鑫租赁拟为装备集团提供意向性融资额度 5 亿

元，具体以决策审批结果为准。具体情况如下： 
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一、合作备忘录签订的基本情况 

（一）交易对方的基本情况 

1、中国科学院微电子研究所 

法人性质：事业单位 

统一社会信用代码：12100000400834434U 

法定代表人：叶甜春 

开办资金：15,200.00 万元 

经费来源：财政补助、事业、经营收入 

举办单位：中国科学院 

住所：北京市朝阳区北土城西路 3 号 

宗旨和业务范围：开展微电子学与应用系统研究，促进科技创新；集

成电路设计技术、工艺技术、封装技术、测试技术及设备研发微纳加工技

术及产品研发功率器件、微波器件、传感器件技术及产品研发、通讯与卫

星导航定位系统芯片研发、集成电路设计及知识产权共享服务相关学历教

育、继续教育、专业培训与学术交流。 

微电子所未持有公司股份，且与公司不存在关联关系。 

 

2、芯鑫融资租赁有限责任公司 

法人性质：有限责任公司（中外合资） 

统一社会信用代码：9131011535067083X5 

法定代表人：杜洋 

注册资本：1,064,994.00 万元 

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 32 楼 3205F 室 
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经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁

财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商

业保理业务。 

芯鑫租赁未持有公司股份，且与公司不存在关联关系。 

 

（二）协议签署的时间、地点、方式 

公司与微电子所、芯鑫租赁与 2019 年 6 月 24 日在上海签订上述合作

备忘录。 

（三）签订协议已履行的审议决策程序 

本次合作备忘录的签署无需提交董事会或股东大会审议，无需履行相

关审批或备案程序。 

 

二、合作备忘录的主要内容 

（一）合作内容 

1、依托微电子所在集成电路领域的创新引领优势和所内的研发资源，

微电子所、芯鑫租赁、万业企业就研发集成电路领域前沿技术、培养集成

电路专业人才，以市场需求为牵引，拓宽与国内集成电路产业客户的合作

渠道，展开合作。 

2、微电子所、万业企业拟共同牵头发起设立集成电路装备集团有限公

司（以下简称“装备集团”），项目总投资 15 亿元，其中，微电子所与万

业企业共同出资 8亿元，其他发起方出资将不迟于筹备工作完成前确定，

根据最终投资计划与协议确定。装备集团主营业务领域为集成电路产业装

备、泛半导体产业装备研发、制造和销售。微电子所、万业企业拟以各自

持有集成电路装备类公司股权作价入股，股权估值参照国家集成电路产业

投资基金（以下简称“大基金”）已经投资的集成电路装备类公司的估值
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方法，并聘请第三方机构出具评估报告。最终股权作价以实际协议和评估

为准。 

微电子所参股的相关企业均为国内集成电路装备领域不同关键设备的

领先公司，具备自主可控与技术创新竞争能力。 

3、芯鑫租赁作为大基金发起设立的集成电路行业专业融资租赁公司，

承担了推动国产装备应用的战略性使命，将发挥其在集成电路装备融资租

赁领域的专业优势和业务网络，与装备集团形成战略性合作伙伴关系，通

过融资租赁、保理等多种模式，为装备集团提供意向性融资额度 5 亿元，

具体以决策审批结果为准。同时，芯鑫租赁还将积极搭建装备集团和国内

集成电路企业用户之间的桥梁，促进国产装备使用率的进一步提升。 

4、装备集团对微电子所已投项目在同等情况下享有优先受让权和增资

权，对微电子所正在支持的项目享有优先投资权。 

5、万业企业发挥其上市公司资本与战略相结合的优势，持续抓住集成

电路装备与材料领域的国产化机会，通过“外延式并购+产业整合”的方式，

加速装备集团及其子公司快速发展。万业企业在同等情况下享有对装备集

团及其子公司股权的优先受让权、增资权和收购权。 

6、装备集团将以集成电路前道制造和后道封装的关键装备为核心，通

过提供零部件制造、集成电路装备设计与制造、集成电路制造关键工艺优

化的服务能力，为客户提供成套装备及工艺解决方案。集团将结合股东的

研发、金融、产业链协同优势，完善品牌、技术、人才的积累，深挖销售

渠道，进入快速发展轨道。装备集团成立后，将择机控股旗下有发展潜力

的参股公司。 

（二）筹备计划 
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本备忘录签署后，各方指定人员组成筹备组，并选举筹备组组长、副组

长；筹备组负责选择装备集团落户地以及装备集团设立其他前期工作，在

2019年 12 月 30 日前完成筹备工作。 

 

三、对上市公司的影响 

（一）对上市公司业绩的影响 

上述合作备忘录为三方合作的初步意向，暂不会对公司 2019 年度经营

业绩构成重大影响。 

（二）对上市公司经营的影响 

公司与微电子所拟合资成立装备集团，并由芯鑫租赁对装备集团提供意

向性融资支持。三方的合作有利于汇集各自领域的专业优势，推动集成电

路装备产业“科研、金融、产业”的融合，促进集成电路装备的国产替代

水平的提升。对于公司来说，此次与微电子所、芯鑫租赁的合作，符合公

司既定战略转型方向，利用微电子所在集成电路领域的研发资源和芯鑫租

赁的产业及融资资源，对公司向集成电路产业的战略转型具有现实意义。 

 

四、重大风险提示 

上述合作备忘录是合作三方意愿的初步意向，是合作三方正式合同的

基础，所涉及的具体合作事宜尚需三方进一步沟通和落实，正式合同尚需

履行合作三方内部有权机构的审批程序，因此合作事宜尚存在一定的不确

定性风险。公司将根据装备集团的推进情况履行相关审议程序，并按照上

海证券交易所相关规则要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。 

 

五、备查文件 
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《关于合资设立集成电路装备集团之合作备忘录》 

 

特此公告。 

上海万业企业股份有限公司董事会 

2019 年 6 月 25 日 


